
重庆大学本科学生专业综合课程设计任务书

	课程设计题目
	DC-DC变换器中的 误差放大器AMP模块设计

	学院
	光电工程学院
	专业
	电子科学与技术 班
	年级
	2009

	电路结构如图所示。
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图1 误差放大器原理图
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图2 误差放大器模块电路图

端口LOUT接2.5V直流偏置电压；ILS端口分别接高、低电平，即分为两种工作状态，各自进行仿真。

2．设计要求：

（1）根据所提供的电路架构，利用EDA软件（如OrCAD）进行电路前仿真，要求满足性能指标如下：

       1）共模输入范围是0.7～1.4V；
增益大于60dB；

        3）PSRR在60dB左右；

须给出相应的器件参数，如MOS器件宽长比等。

（2）利用版图设计软（件如L-Edit）进行版图设计，要求版图满足相应设计规范及相应性能指标，并从版图中提取T-Spice文件；

（3）根据从版图中提取的参数，用T-Spice软件对电路进行后仿真，并与前仿真性能指标相比对；

（4）撰写设计报告、答辩。



	学生应完成的工作:

（1）根据所提供的电路架构，利用EDA软件（如OrCAD）进行电路前仿真，给出相应的器件参数，如MOS器件宽长比等。

（2）利用版图设计软（件如L-Edit）进行版图设计，要求版图满足相应设计规范及相应性能指标，并从版图中提取T-Spice文件；

（3）根据从版图中提取的参数，用T-Spice软件对电路进行后仿真，并与前仿真性能指标相比对；

（4）撰写设计报告、答辩。
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	课程设计的工作计划：
(1) 2012.9.3～2012.9.16（第1、2周）：熟悉L-Edit和T-Spice软件；按照给出的设计要求和参数，完成电路的前仿真。

(2)2012.9.17~2012.9.23（第3周）：对设计的电路进行版图设计，并从版图中提取T-Spice文件；并根据从版图中提取的参数，用T-Spice软件进行仿真。将仿真结果与前仿真结果进行比较，如不满足设计指标要求，则修改版图，再提取参数、仿真比对，直到满足需要为止。

(3) 2012.9.24.～2012.9.30（第4周）：撰写设计报告，答辩；提交符合规范的设计报告。
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